采购需求
[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品；
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付30%作为预付款，同时向付款方开具等额发票；全部设备到货、安装调试完毕并最终验收合格后，支付合同总额的70%。

	2
	供货及安装地点
	安徽职业技术大学指定实训室。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后90天内完成供货、安装与调试。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。
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	所属行业
	工业。


2、 货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.5分

	无标识项
	
	承诺完全满足采购文件要求，否则投标无效


（2） 货物指标要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业
	备注

	1
	▲光刻机装配与应用实训平台
	1.总体要求：以主流产线级光刻机为原型进行等比例缩小仿真设计，模拟真实光刻机工作环境与流程，具备高度教学还原度。
★2.结构尺寸：占地面积≤3500mm×2000mm，高度≤2000mm。
★3.光学系统：配置功率可调红色激光光源(0-200mW)，最小曝光时间≤1s；集成水冷循环系统，温控精度≤±1℃。
★4.传输与定位系统：掩膜版传输系统不低于5英寸掩膜版，晶圆传输系统不低于8英寸晶圆；关键运动机构重复定位精度≤±0.1mm。
★5.控制系统：基于Windows环境的上位机软件，界面仿真实机，支持PLC编程、视觉识别调试、光刻工艺参数设置及全流程操作实训。
6.集成1台智慧黑板，整机采用全金属外壳，副屏支持磁吸功能；整机屏幕采用不低于86寸液晶显示器。整机采用UHD 超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低3840×2160；嵌入式操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。支持20点或以上触控；内置 2.2 声道扬声器。内置阵列麦克风，拾音角度≥180 °；支持电脑、手机等设备音视频无线传屏；内置 WiFi6 无线网卡，支持多设备同时连接。
	1套
	工业
	

	2
	晶圆传输实训平台
	1.参考光刻机内部晶圆传输核心机构，进行拆分、简化、缩比仿真设计。
■2.配置晶圆料仓，存储≥10片8英寸晶圆，具备自动升降功能。
■3.运动速度可调，重复定位精度≤±0.1mm，支持机械拆装与PLC编程调试。
	1套
	工业
	

	3
	掩膜版搬运实训平台
	1.参考光刻机内部掩膜版搬运核心机构，进行拆分、简化、缩比仿真设计。
■2.配置掩膜版料仓，存储≥5片5英寸掩膜版，具备自动升降功能。
■3.运动速度可调，重复定位精度≤±0.1mm，支持机械拆装与运动控制编程。
	1套
	工业
	

	4
	晶圆曝光工艺实训平台
	1.参考光刻机内部光学模块和晶圆工作台等核心机构，进行拆分、简化、缩比仿真设计。
■2.配置光学模块（含功率可调光源）及晶圆工作台，工作台支持XY平移，运动行程≥200mm，重复定位精度≤±0.1mm。
■3.支持曝光时间控制及调光功能模拟。
	1套
	工业
	

	5
	掩膜版工作台定位实训平台
	1.参考光刻机内部掩膜版工作台核心机构，进行拆分、简化、缩比仿真设计。
■2.配置掩膜版传送、对准模块及照明光学模块（白光光源），模拟定位、对准、曝光核心功能。
	1套
	工业
	

	6
	晶圆定位纠偏实训工作台
	1.参考光刻机内部晶圆样品台核心机构，进行简化缩比仿真设计。
●2.配置晶圆样品台（含视觉系统），模拟晶圆自动寻边和定位纠偏工作流程，寻边精度≤±1°，平移纠偏精度≤±0.5mm。
	1套
	工业
	

	7
	水冷循环系统实训平台
	1.参考光刻机内部水冷循环系统核心机构，进行拆分、简化、缩比仿真设计。
●2.配置水冷循环模块及加热模块(≥100W)，流量≥1L/min，水温温控精度≤±1℃，模拟激光器水冷温控功能。
	1套
	工业
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